
















专利名称(译) OLED屏体及OLED屏体封装方法

公开(公告)号 CN102231426A 公开(公告)日 2011-11-02

申请号 CN201110179320.4 申请日 2011-06-29

[标]申请(专利权)人(译) 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司

申请(专利权)人(译) 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司

当前申请(专利权)人(译) 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司

[标]发明人 张伸福
邱勇
陈红
高孝裕
黄秀颀

发明人 张伸福
邱勇
陈红
高孝裕
黄秀颀

IPC分类号 H01L51/52 H01L51/56

代理人(译) 杨林洁
黄晓明

其他公开文献 CN102231426B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供了一种OLED屏体及OLED屏体封装方法，该OLED屏体用于
实现顶发光或透明显示，包括基板、设于基板上方的封装盖以及位于基
板和封装盖之间的干燥剂，所述基板表面至少一侧部设有引线区域，引
线区域包括用以邦定IC或FPC的第一区域和与第一区域相邻的第二区
域，所述干燥剂位于引线区域的第二区域上。本发明通过利用封装盖上
位于延伸部的封装坑及基板上对应的第二区域来贴附干燥剂，消除了用
于实现顶发光或透明显示的OLED屏体干燥剂对发光面积的影响，同等尺
寸下增加了屏体的发光面积。
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